
 Produktinformation

SKINTOP® SD

SKINTOP® SD, PG multiple sealing inserts, prevents dust from getting into the housing, as protection of unused connection points

Fördelar
Förhindrar att damm och smuts kommer in i kapslingen

Användningsområden
This dust protector can be placed under the cap nut of the cable gland
Används som skydd innan kabel installerats
Skydd av oanvända anslutningspunkter

Övrigt
Enkel att hantera, utan demontering - tryck igenom kabeln
Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet

Tekniska data
Klassificering ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning
Klassificering ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv
Färg: Svart
Material: PE-skum
Temperaturområde: -70°C till +100°C

Observera
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter
inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget
Prisinformation.
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Art nr Benämning/storlek PL_DYN_DURCHMESSER Höjd (mm) Antal / förp.
SKINTOP® SD
52025235 SD 7 10.5 2.0 500
52025240 SD 9 13.5 2.0 500
52025250 SD 11 17.0 2.0 250
52025260 SD 13,5 18.5 2.0 250
52025270 SD 16 20.5 2.0 250
52025280 SD 21 26.0 2.0 100
52025290 SD 29 34.5 2.0 100
52025291 SD 36 44.5 2.0 100

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

©
2023 Lapp G

roup - all rights reserved.

http://www.tcpdf.org

